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Title of Change:  ON Semiconductor Rebranding to onsemi – Product and Packaging/Label Impact 

Effective date 10 Aug 2021 

Contact information: Contact your local onsemi Sales Office or Mark.Wasilewski@onsemi.com 

Type of notification: onsemi considers this change approved. 

Change Category: Part Marking and Label information change 

Change Sub-Category(s): Shipping/Packaging/Marking 

Sites Affected:  

onsemi Sites External Foundry/Subcon Sites 

None None 

Description and Purpose:  
 

As announced recently, ON Semiconductor is now onsemi. As a result of this re -branding effort, onsemi’ s product marking and package labelling 

will undergo changes over time. Some impacted areas will be:  

 
• Product marking that can accommodate onsemi due to package body size, will include onsemi marking  

• Product marking that is too small to accommodate onsemi will continue to include the ON logo (no change)  

• Labelling on packaging will also be changed to onsemi 
 

Some examples below: 
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To learn more about onsemi’s re-branding, please see the below link: 

https://www.onsemi.com/company/news-media/press-announcements/en/onsemi-new-brand-and-promise-of-sustainable-future 
 

 
 

List of Affected Standard Parts:  

 

This is a General Announcement. General Announcements do not contain a specific list of affected devices.  

onsemi uses these announcements when all or no devices are affected.  

 

 

 
 
 

https://www.onsemi.com/company/news-media/press-announcements/en/onsemi-new-brand-and-promise-of-sustainable-future


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between 

the English and Japanese version, the English version shall control. 

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先さ

れます. 
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一般的なお知らせ 
文書番号# ：  GA24213 

発行日：10 Aug 2021 

 

 変更件名： オン・セミコンダクターの onsemi へのリブランディング - 製品およびパッケージ/ラベルへの影響 

発効日:  2021 年 8 月 10 日 

連絡先情報： 現地のオンセミ営業所または <Mark.Wasilewski@onsemi.com> にお問い合わせください。 

通知種別：  オンセミは、この変更が承認されたと見なします。 

変更カテゴリ： 部品マーキング及びラベル情報の変更 

変更サブカテゴリ：  出荷/パッケージング/表記 

影響を受ける拠点：  

オン・セミコンダクター拠点：  

なし 

外部製造工場  / 下請業者拠点： 

なし 

説明および目的： 
 

最近発表されたとおり、オン・セミコンダクターは、現在はオンセミとなっています。ブランド再構築の結果として、オンセミの製品マーキングやパッケージラベルは

時間の経過とともに変更される可能性があります。影響を受ける分野：   

 

- パッケージのボディサイズによりオンセミ対応が可能な製品マーキングには、オンセミマークを記載します。  

- オンセミが入らない大きさの製品マーキングには、引き続きONロゴを表示（変更なし)  

- また、梱包のラベルもオンセミに変更されます 

 
以下はその例です： 
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一般的なお知らせ 
文書番号# ：  GA24213 

発行日：10 Aug 2021 

 

 
 

オンセミのブランド名変更については、以下のリンクを参照してください。 

https://www.onsemi.com/company/news-media/press-announcements/en/onsemi-new-brand-and-promise-of-sustainable-future 

 
 

影響を受ける部品の一覧：  

 
これは一般的な発表です。一般告知には、影響を受けるデバイスの特定のリストは含まれていません。 オンセミは、すべてのデバイスが影響を受けるか、まっ

たくデバイスが影響を受けない場合にこれらの発表を使用します。 
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